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ГИБКИЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ MOLEX

Гибкие радиочастотные кабельные сборки
Molex могут использоваться без ограничений,
налагаемых на полужесткий ВЧ-кабель.

Корпорация Molex начала выпуск гибких
микроволновых кабельных сборок из коакси-
альных кабелей Temp-Flex и высококачествен-
ных радиочастотных разъемов Molex, разрабо-
танных для замены полужестких и неэластич-
ных соединений. Такие сборки обладают от-
личными электрическими характеристиками,
т.к. обжим разъемов осуществляется по запа-
тентованной технологии, которая минимизи-
рует КСВН.

Как широкий спектр стандартных, так и
изготовленных по требованиям заказчика сбо-
рок, соответствуют Американским и Европей-
ским стандартам, обеспечивая максимально
возможную гибкость в конструкции устрой-
ства. Это делает сборки Molex идеальным ре-
шением в телекоммуникацинных устрой-
ствах,  радиочастотной катетерной абляции,
производстве радаров, военной техники, ра-
кет, тестового и измерительного оборудова-
ния.

Такие сборки устанавливаются проще, чем
полужесткие и обеспечивают более высокую
надежность. Стандартные кабели производят-
ся с посеребрённым проводником, фторполи-
мерными (FEP) диэлектриками, двойным эк-
раном и внешним FEP кожухом.

Low-loss модификация c одножильным
центральным проводником обеспечивает пере-
дачу даных со скоростью, равной 70% скоро-
сти света (VOP), тогда как Ultra-low-loss моди-
фикация, в дизайне которой использована
уникальная технология воздушного диэлек-
трика, обеспечивает скорость передачи дан-
ных 87% VOP. Кабель сборки имеет импеданс
50 ±1 Ом  и обеспечивает высокую стабиль-
ность характеристик. Двойной экран, состоя-
щий из спирально скрученной фольги и плете-
ного экрана поверх нее, обеспечивает эффек-
тивность экранирования 100 дБ, что гаранти-
рует хорошую защиту сигналов от внешних
помех.  

РАЗЪЕМЫ IMPACT™ 
BACKPLANE CONNECTOR

Серия разъемов Impact™ Backplane Connec-
tor (для объединительных плат) с волновым
сопротивлением 100 Ом сочетает такие харак-
теристики, как высокая скорость передачи

В статье дана краткая информа-
ция о выпускаемых корпорацией

Molex высокочастотных разъемах
Impact™ и гибких кабельных сбор-
ках, обеспечивающих высокоско-
ростную передачу данных.
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T he paper presents a summary of issued with the Cor-
poration Molex Impact ™ RF connectors and flexible

cable assemblies, providing high-speed data transmission.
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данных и малые размеры. Модульная система
позволяет сформировать из стандартных эле-
ментов разъем необходимой конфигурации.

Разъемы Impact™ обеспечивают скорость
передачи данных до 25 Гбайт/с, плотность до
80 дифференциальных пар на один дюйм пе-
чатной платы при использовании конструк-
ции на 6 дифференциальных пар в одном ряду.

Постоянное увеличение скорости передачи
данных в системах связи повышает требова-
ния к скорости передачи данных при сохране-
нии целостность сигнала через разъемные со-
единения. Разъемы Impact™ отвечают этим
требованиям, являясь самым эффективным и
надежным решением на рынке.

Разработанные с учетом требований зав-
трашнего дня разъемы Impact™ идеально под-
ходят для высокоскоростного сетевого обору-
дования и серверов хранения данных в теле-
коммуникационной, медицинской, военной и
аэрокосмической отраслях. Разъемы Impact™
соответствуют требованиям IEEE 10GBASEKR
и OIF Stat Eye Compliant end-to-end channel.

Соединители имеют шаг сетки выводов

1.90×1.35 мм, выводы под запрессовку (0.39 и
0.46 мм) позволяют оптимизировать производ-
ство печатных плат как для объединительных,
так и для дочерних модулей. Дизайн разъема
дочерней платы (раздвоенные контакты со сту-
пенчатым расположением) позволяет умень-
шить силу сочленения и обеспечивает первич-
ный контакт заземления, не требуя разной
длины контактов разъема на основной плате.
Разъемы Impact™ доступны в традиционной,
копланарной, мезонинной, прямоугольной и
ортогональной версиях. Сигнальные модифи-
кации разъемов Impact™ различаются конфи-
гурациями, предлагаются от 2 до 6 пар в одном
ряду. Силовые модификации доступны от 3 до
6 пар в традиционной, копланарной и мезо-
нинной конфигурациях, с силой тока от 60 до
120 А на каждый модуль.

Использование решения Impact™ от Molex
позволяет создавать системы, готовые к уве-
личению производительности в будущем. Они
обеспечивают высокую скорость передачи сиг-
налов, минимизируя "несимметричность" ка-
налов каждой пары внутри устройств.
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